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Neubau Schulcampus Deisenhofen

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
Süden des LK München
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Holzwolle-Akustikplatten zwischen Rippen

09.02.26

VORABZUG
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bei Deckenanschluss
Trennwand mit Anforderung
zusätzliche Maßnahmen
siehe Details DT-IW-41007 und ff.

Hohlraum ≤ 20cm!
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Tragprofil Abstand 62,5cm

Grundprofil

Abhänger Abstand 90cm

Schattenfuge 15mm
UD-Profil schwarz gestrichen

24/36 24/36

Durchbiegung HBV-Rippendecke bis 4cm
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zusätzliche GK-Abkofferung
in Werkräumen und Werkstätten
2x Gipskarton-Bauplatte (GKB) nach DIN 18180 12,5mm
mit Dämmauflage MW 50mm

24/36 24/36

Durchbiegung HBV-Rippendecke bis 4cm

Abhänger bei Bereichen mit Einbauten/Leuchten
Installationsbereich

Trag- und Grundlattung CD-Profil 60/27

Dämmauflage
MW nach DIN 13163
mit Folie als Rieselschutz, Dicke ≤ 30 μm

Holzwolle-Leichtbauplatten
Oberfläche extrafein
Kanten umlaufend gefast 5mm
Anforderung: αw ≥ 0,90, αp(125 Hz) ≥ 0,45
teilw. reflektierende Platten

60 mm

50 mm

25 mm

Deckenaufbau DE.HW03
Schulen: Erdgeschoss, 1. Obergeschoss
Unterrichtsräume

Holzwolle - Akustikplatten

Sondermaße 62,5x67cm
-> weniger Zu- und Verschnitt

zusätzlicher Schallschutzkoffer
in Werkräumen und Werkstätten
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